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Abstract (en)
[origin: US4636264A] A process for increasing the anticorrosive properties of an autodeposited coating wherein after the bath but before the curing,
metallic chromate salts are formed in situ by first rinsing with metallic non-chromate water soluble salts and then rinsing with a chromium compound.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung des Korrosionsschutzes autophoretisch abgeschiedener Harzschichten auf Metalloberflachen,
das dadurch gekennzeichnet ist, da3 man die nach an sich bekannten Methoden gereinigten, mit einem beliebigen organischen Harz autophoretisch
beschichteten und gegebenenfalls mit Wasser gespllten Metalloberflachen a) mit einer wassrigen Losung eines gut in Wasser l6slichen Salzes
eines Metalles aus der Gruppe Strontium, Barium, Blei, Nickel, Kupfer und Zink bei einem pH-Wert im Bereich von 4,5 bis 8,5 in Kontakt bringt, b)
die in dem organischen Film verbleibenden Metallsalze durch Behandlung mit einer sechswertiges und gegebenenfalls auch dreiwertiges Chrom
enthaltenden wéssrigen Ldésung in Chromate Uberfihrt und c) die Metallchromate enthaltende organische Schicht in an sich bekannter Weise
trocknet und/oder bei erhdhter Temperatur einbrennt.
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